
ThinkSystem SR630 V4
内部线缆布放指南

机器类型：7DG8、7DG9、7DGA、7DGB、7DK1



注

在参考此资料使用相关产品之前，请务必阅读并了解安全信息和安全说明，详见：
https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/

此外，请确保熟知适用于您的服务器的 Lenovo 保修条款和条件，这些内容位于：
http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup

第一版 (2024 年 8 月)

© Copyright Lenovo 2024.

有限权利声明：如果数据或软件依照美国总务署（GSA）合同提供，其使用、复制或公开受编号为 GS-35F-05925
的合同条款约束。

https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/
http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup


目录

目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i

安全 . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii
安全检查核对表 . . . . . . . . . . . . . iv

内部线缆布放 . . . . . . . . . . . . . 1
识别接口 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

硬盘背板接口 . . . . . . . . . . . . . . 1

正面 I/O 模块 . . . . . . . . . . . . . . . 3

正面转接卡组合件 . . . . . . . . . . . . . 4

内部 M.2 硬盘背板 . . . . . . . . . . . . . 5

入侵感应开关 . . . . . . . . . . . . . . . 6

OCP 插转卡 . . . . . . . . . . . . . . . . 7

OCP 模块 . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Processor NeptuneTM Air Module . . . . . . 9

Processor NeptuneTM Core Module . . . . 10

背面有线转接卡 . . . . . . . . . . . . . 11

背面 M.2 硬盘背板 . . . . . . . . . . . . 12

串口模块 . . . . . . . . . . . . . . . . 13

背板线缆布放 . . . . . . . . . . . . . . 14
4 x 2.5 英寸正面硬盘 . . . . . . . . . . 14

8 x 2.5 英寸正面硬盘 . . . . . . . . . . 19

10 x 2.5 英寸正面硬盘. . . . . . . . . . 24

附录 A 文档和支持资源. . . . . . . 29
文档下载 . . . . . . . . . . . . . . . . 29

支持网站 . . . . . . . . . . . . . . . . 29

附录 B 声明 . . . . . . . . . . . . . 31
商标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

重要注意事项 . . . . . . . . . . . . . . 32

电子辐射声明 . . . . . . . . . . . . . . 32

中国台湾 BSMI RoHS 声明 . . . . . . . . 33

中国台湾进口和出口联系信息 . . . . . . . 33

TCO 认证 . . . . . . . . . . . . . . . . 33

© Copyright Lenovo 2024 i



ii ThinkSystem SR630 V4 内部线缆布放指南



安全

Before installing this product, read the Safety Information.

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

在安装本产品之前，请仔细阅读 Safety Information （安全信息）。

Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.

Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.

Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.
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Antes de instalar este produto, leia as Informações sobre Segurança.

Antes de instalar este producto, lea la información de seguridad.

Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.

安全检查核对表
按照本节中的信息识别服务器潜在的安全隐患。每台服务器在设计和制造时均安装有必要的安全
装备，以保护用户和技术服务人员免遭人身伤害。

注：根据《工作场所法规》第 2 节的规定，本产品不适合在视觉显示工作场所中使用。

注：服务器的安装只能在机房中进行。

警告：
根据 IEC 62368-1（音视频、信息技术和通信技术领域内的电子设备安全标准）的规定，此设备必
须由经过培训的服务人员安装或维护。Lenovo 假设您有资格维护设备，并经过培训可识别产品中
的危险能量级别。应使用工具、锁和钥匙或者其他安全方法操作设备，且操作过程应由负责该位
置的权威人员控制。

重要：为保证操作人员的安全和系统正常运行，需要对服务器进行电气接地。持证电工可确认电源
插座是否已正确接地。

使用以下核对表排除任何潜在的安全隐患：

1. 如果相关工况要求关闭服务器电源或您打算关闭电源，请务必拔下电源线。

S002
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警告：
设备上的电源控制按钮和电源上的电源开关不会切断设备的供电。设备也可能有多根电源线。
要使设备彻底断电，请确保从电源上拔下所有电源线。

注：特定情况下也可能不用关闭服务器电源。在执行任何任务之前，请先参阅注意事项。

2. 请检查电源线。

• 确保三线制地线接头情况良好。用仪表测量外部接地引脚与机架地线之间的三线接地连续
性阻抗，并确保阻抗值为 0.1 欧姆或更低。

• 确保电源线类型正确。

要查看服务器可用的电源线：

a. 访问：

http://dcsc.lenovo.com/#/

b. 单击 Preconfigured Model（预先配置型号）或 Configure to order（按单定做）。

c. 输入服务器的机器类型和型号以显示配置页面。

d. 单击 Power（电源） ➙ Power Cables（电源线）选项卡以查看所有电源线。

• 确保绝缘部分未磨损。

3. 检查是否存在任何明显的非 Lenovo 变更。请合理判断任何非 Lenovo 改装的安全性。

4. 检查服务器内部是否存在任何明显的安全隐患，如金属碎屑、污染物、水或其他液体或者过
火或烟熏的痕迹。

5. 检查线缆是否老化、磨损或有压痕。

6. 确保电源模块外盖固定器（螺钉或铆钉）未卸下或受损。
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内部线缆布放

按本节的说明进行特定组件的线缆布放。

注：连接线缆时请遵循以下准则：

• 连接或拔下任何内部线缆之前，请关闭服务器。

• 如需其他线缆连接说明，请参阅任何外部设备随附的文档。最好在将设备连接到服务器之前先
布放线缆。

• 服务器和可选设备随附的部分线缆上印有线缆标识。请根据这些标识将线缆连接到正确的接口。

• 请确保线缆未被夹住，并且未覆盖任何接口或妨碍主板组合件上的任何组件。

• 确保相关线缆穿过线缆夹。

注：从主板组合件上拔下所有线缆时，请松开线缆接口上的滑锁、解锁卡扣或锁。拔下线缆之前
未松开它们会损坏主板组合件上的线缆端口。如果线缆端口有任何损坏，都可能需要更换主板组
合件。

通过按下释放滑锁拔下线缆

通过捏住释放滑锁拔下线缆

识别接口
按本节的说明找到并识别电路板上的接口。

硬盘背板接口
按本节中的说明确定硬盘背板上的接口的位置。

• 第 2 页 “10 x 2.5 英寸 AnyBay 背板”
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• 第 2 页 “4 x 2.5 英寸 AnyBay 背板”

• 第 2 页 “2 x 2.5 英寸背面 AnyBay 背板”

• 第 3 页 “内部 M.2 硬盘背板”

10 x 2.5 英寸 AnyBay 背板

按本节中的说明确定 10 x 2.5 英寸硬盘背板上的接口的位置。

1 NVMe 8-9

2 SAS 2

3 NVMe 6–7
4 SAS 1

5 电源

6 NVMe 4–5
7 NVMe 2–3
8 NVMe 0–1
9 SAS 0

图1. 10 x 2.5 英寸 AnyBay 背板

4 x 2.5 英寸 AnyBay 背板

按本节中的说明确定 4 x 2.5 英寸硬盘背板上的接口的位置。

1 NVMe 2–3
2 SAS

3 电源

4 NVMe 0–1
图2. 4 x 2.5 英寸 AnyBay 背板

2 x 2.5 英寸背面 AnyBay 背板

按本节中的说明确定 2 x 2.5 英寸背面硬盘背板上的接口的位置。
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1 SAS

2 电源

3 NVMe

图3. 2 x 2.5 英寸背面 AnyBay 背板

内部 M.2 硬盘背板

有关内部背板上 M.2 接口的位置，请参阅《用户指南》或《硬件维护指南》中的“更换内
部 M.2 背板和 M.2 硬盘”以了解详细信息。

正面 I/O 模块
请参阅本节了解正面 I/O 模块的线缆布放。

正面 I/O 模块的线缆布放

• 有关处理器板上正面 I/O 模块接口的位置，请参阅《用户指南》或《系统配置指南》中的“主
板组合件接口”以了解详细信息。

• 插图显示了配备 2.5 英寸正面硬盘插槽的服务器型号的布线方案。各接口在服务器正面的位置
取决于型号。有关不同型号的正面 I/O 组件的详细位置，请参阅《用户指南》或《系统配置指
南》中的“前视图”和《用户指南》或《系统配置指南》中的“正面 I/O 模块”。
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图4. 正面 I/O 模块的线缆布放

从 到

1 USB 和 MiniDP 接口注 1 USB I/O 板

2 正面操作员面板 2 FIO 接口

注：部分正面 I/O 模块上不提供 USB 和 MiniDP 接口。

正面转接卡组合件
请参阅本节了解正面转接卡组合件的电源线和信号线缆布放。

有关处理器板上正面转接卡组合件接口的位置，请参阅《用户指南》或《系统配置指南》中的
“主板组合件接口”以了解详细信息。
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图5. 正面转接卡组合件的线缆布放

从 到

1a 电源和 PCIe 接口 15 上的电源注

1b 电源和 PCIe 接口 12 上的电源注

1c PCIe 接口 6
1 插槽 4 上的转接卡 5-4

1d PCIe 接口 5

2a 电源和 PCIe 接口 10 上的电源

2b PCIe 接口 42 插槽 5 上的转接卡 5-4

2c PCIe 接口 3

注：正面有线转接卡的电源接口连接到：

• 1a （装有标准或高性能散热器时）。

• 1b （装有 NeptCore 模块时）。

内部 M.2 硬盘背板
本节介绍内部 M.2 硬盘的线缆布放信息。
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M.2 硬盘背板的线缆布放

有关背板和处理器板上 M.2 接口的位置，请参阅《用户指南》或《硬件维护指南》中的“更换
内部 M.2 背板和 M.2 硬盘”和《用户指南》或《系统配置指南》中的“主板组合件接口”以
了解详细信息。

内部 M.2 背板线缆布放

从 到

1a M.2 电源接口
1 内部 M.2 背板

1b M.2/7 毫米背板信号接口

入侵感应开关
请参阅本节了解入侵感应开关的线缆布放。

有关处理器板上入侵感应开关接口的位置，请参阅用户指南》或《系统配置指南》中的“主
板组合件接口”以了解详细信息。
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图6. 入侵感应开关线缆布放

从 到

1 入侵感应开关线缆 1 入侵感应开关接口

OCP 插转卡
请参阅本节了解两个 OCP 插转卡和处理器板之间的线缆布放。
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图7. 配备一个处理器时的 OCP 插转卡线缆布放 图8. 配备两个处理器时的 OCP 插转卡线缆布放

从 到 从 到

1 正面 OCP 插转卡电
源接口

1 背面 OCP 插转卡电
源接口

1 正面 OCP 插转卡电
源接口

1 背面 OCP 插转卡电
源接口

2 OCP 插转卡信号接口
（MCIO 1）

2 电源和 PCIe 接口 10 2 OCP 插转卡信号接口
（MCIO 2）

2 电源和 PCIe 接口 10

3 正面 OCP 插转卡电
源边带接口（SWIFT）

3 背面 OCP 插转卡电
源边带接口（SWIFT）

3 OCP 插转卡信号接口
（MCIO 1）

3 PCIe 接口 2

4 正面 OCP 插转卡电
源边带接口（SWIFT）

4 背面 OCP 插转卡电
源边带接口（SWIFT）

OCP 模块
请参阅本节了解两个 OCP 模块的线缆布放。

有关处理器板上 OCP 模块接口的位置，请参阅《用户指南》或《系统配置指南》中的“主
板组合件接口”以了解详细信息。
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图9. OCP 模块的线缆布放

从 到

1 OCP 扩展接口 2 1 电源和 PCIe 接口 12

2 OCP 扩展接口 1 2 电源和 PCIe 接口 10

Processor NeptuneTM Air Module
请参阅本节了解 Processor NeptuneTM Air Module (NeptAir) 的线缆布放。

• 有关处理器板上 NeptAir 模块接口的位置，请参阅《用户指南》或《系统配置指南》中
的“主板组合件接口”以了解详细信息。

• NeptAir 模块集成了两根泵线缆和一根用于漏液检测传感器模块的线缆，请确保这三根线缆均
已连接。

注：为了更好地布放线缆，需要将漏液检测传感器模块安装到指定的夹持器上，并确保将该模块固
定在夹持器固定夹中。有关详细信息，请参阅下图或《用户指南》或《硬件维护指南》中的“安
装 Processor NeptuneTM Air Module”。
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图10. NeptAir 模块线缆布放

从 到

1 泵 1 1 泵 1 接口

2 泵 2 2 泵 2 接口

3 漏液检测线缆 3 背面漏液检测接口

Processor NeptuneTM Core Module
请参阅本节了解 Processor NeptuneTM Core Module (NeptCore) 的线缆布放。

有关处理器板上漏液检测传感器模块接口的位置，请参阅《用户指南》或《系统配置指南》
中的“主板组合件接口”以了解详细信息。

注：为了更好地布放线缆，需要将软管和漏液检测传感器模块安装到指定的夹持器上，并确保将该
模块固定在夹持器固定夹中。有关详细信息，请参阅下图或《用户指南》或《硬件维护指南》中
的“安装 Processor NeptuneTM Core Module”。
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图11. NeptCore 模块线缆布放

从 到

1 漏液检测线缆 1 正面漏液检测接口

背面有线转接卡
请参阅本节了解背面有线转接卡的线缆布放。
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图12. 背面有线转接卡的线缆布放

从 到

1a 电源和 PCIe 接口 13
1 背面有线转接卡

1b 电源和 PCIe 接口 9

注：背面有线转接卡的线缆布放在不同配置中有所不同：

• 当系统装有两个处理器和背面 M.2 硬盘组合件时，线缆连接到 1a 电源和 PCIe 接口 13。

• 当系统装有三个 PCIe 适配器或在单处理器配置中时，线缆连接到 1b 电源和 PCIe 接口 9。

背面 M.2 硬盘背板
本节介绍背面 M.2 硬盘背板的线缆布放。

有关处理器板上背面 M.2 硬盘背板接口的位置，请参阅《用户指南》或《系统配置指南》
中的“主板组合件接口”以了解详细信息。
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图13. 背面 M.2 背板线缆布放

从 到

1 背面 M.2 硬盘电源 1 M.2 电源接口

2 背面 M.2 硬盘信号 2 M.2/7 毫米背板信号接口

串口模块
本节介绍串口模块的线缆布放信息。

有关系统 I/O 板上串口模块接口的位置，请参阅《用户指南》或《系统配置指南》中的“主
板组合件接口”以了解详细信息。
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图14. 串口模块线缆布放

从 到

1 串口模块 1 串口接口

背板线缆布放
本节介绍了不同配置中的背板线缆布放。

4 x 2.5 英寸正面硬盘
请参阅本节了解 4 x 2.5 英寸硬盘背板的信号线缆连接的线缆布放。

• 第 14 页 “4 x 2.5 英寸 NVMe 背板”

• 第 15 页 “4 x 2.5 英寸 NVMe 背板（一个处理器）”

• 第 16 页 “4 x 2.5 英寸 NVMe 背板（液冷）”

• 第 17 页 “4 x 2.5 英寸正面硬盘和正面转接卡组合件”

4 x 2.5 英寸 NVMe 背板
请参阅本节了解配备四个 2.5 英寸正面硬盘和两个处理器的服务器型号的 NVMe 背板线缆布放。
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下表显示了板载配置的背板接口和处理器板接口之间的对应关系。

下图显示了配备 4 x 2.5 英寸正面 NVMe 硬盘插槽的板载配置的线缆布放。接口之间的连接： 1

↔ 1 、 2 ↔ 2 、 3 ↔ 3 、... n ↔ n

板载配置的线缆布放

图15. 配备 4 x 2.5 英寸正面 NVMe 硬盘的板载配置的线缆布放

表 1. 板载配置的背板和处理器板之间的对应关系

从 到

1 NVMe 0–1 1 PCIe 4

2 电源 2 电源接口 2_A

3 NVMe 2–3 3 PCIe 3

4 x 2.5 英寸 NVMe 背板（一个处理器）
请参阅本节了解配备四个 2.5 英寸正面硬盘和一个处理器的服务器型号的 NVMe 背板线缆布放。

下表显示了板载配置的背板接口和处理器板接口之间的对应关系。
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下图显示了配备 4 x 2.5 英寸正面 NVMe 硬盘插槽的板载配置的线缆布放。接口之间的连接： 1

↔ 1 、 2 ↔ 2 、 3 ↔ 3 、... n ↔ n

板载配置的线缆布放

图16. 配备 4 x 2.5 英寸正面 NVMe 硬盘的板载配置的线缆布放

表 2. 板载配置的背板和处理器板之间的对应关系

从 到

1 NVMe 0–1 1 PCIe 4

2 电源 2 电源接口 2_A

3 NVMe 2–3 3 PCIe 3

4 x 2.5 英寸 NVMe 背板（液冷）
请参阅本节中的说明了解液冷（NeptAir 模块）配置中的四个 2.5 英寸 NVMe 硬盘的线缆布放。

液冷（NeptAir 模块）配置中的四个 NVMe 硬盘的板载布线

下表显示了板载配置的背板接口和处理器板接口之间的对应关系。
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下图显示了配备 4 x 2.5 英寸正面 NVMe 硬盘插槽的板载配置的线缆布放。接口之间的连接： 1

↔ 1 、 2 ↔ 2 、 3 ↔ 3 、... n ↔ n

图17. 液冷（NeptAir 模块）配置中的四个 NVMe 硬盘的板载布线

表 3. 板载配置的背板和处理器板之间的对应关系

从 到

1 NVMe 0–1 1 PCIe 4

2 电源 2 电源接口 2_A

3 NVMe 2–3 3 PCIe 3

4 x 2.5 英寸正面硬盘和正面转接卡组合件
请参阅本节了解配备正面转接卡组合件的配置中的 4 x 2.5 英寸正面硬盘的信号线缆连接的线缆布
放。

4 x 2.5 英寸 NVMe 背板

请参阅本节了解配备四个 2.5 英寸正面硬盘和一个或两个处理器的服务器型号的 NVMe 背板线缆
布放。

要为正面转接卡组合件连接线缆，请参阅第 4 页 “正面转接卡组合件”。
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下表显示了板载配置的背板接口和处理器板接口之间的对应关系。

下图显示了配备 4 x 2.5 英寸正面 NVMe 硬盘插槽的板载配置的线缆布放。接口之间的连接： 1

↔ 1 、 2 ↔ 2 、 3 ↔ 3 、... n ↔ n

配备一个处理器的板载配置的线缆布放

图18. 配备 4 x 2.5 英寸正面 NVMe 硬盘的板载配置的线缆布放

表 4. 板载配置的背板和处理器板之间的对应关系

从 到

1 NVMe 0–1 1 PCIe 2

2 电源 2 电源接口 2_A

3 NVMe 2–3 3 PCIe 1
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配备两个处理器的板载配置的线缆布放

图19. 配备 4 x 2.5 英寸正面 NVMe 硬盘的板载配置的线缆布放

表 5. 板载配置的背板和处理器板之间的对应关系

从 到

1 NVMe 0–1 1 PCIe 7

2 电源 2 电源接口 2_A

3 NVMe 2–3 3 PCIe 8

8 x 2.5 英寸正面硬盘
请参阅本节了解 8 x 2.5 英寸硬盘背板的信号线缆连接的线缆布放。

• 第 20 页 “8 x 2.5 英寸 NVMe 硬盘以及两个 4 x 2.5 英寸 NVMe 背板”

• 第 21 页 “8 x 2.5 英寸 NVMe 硬盘以及两个 4 x 2.5 英寸 NVMe 背板（一个处理器）”

• 第 22 页 “8 x 2.5 英寸 NVMe 硬盘以及两个 4 x 2.5 英寸 NVMe 背板（液冷）”

• 第 23 页 “8 x 2.5 英寸 NVMe 硬盘以及两个 4 x 2.5 英寸 NVMe 背板（一个处理器，液冷）”
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8 x 2.5 英寸 NVMe 硬盘以及两个 4 x 2.5 英寸 NVMe 背板
请参阅本节了解装有两个处理器且配备两个 4 x 2.5 英寸 NVMe 背板的配置中的八个 NVMe 硬盘
的线缆布放。

板载配置的线缆布放

下表显示了板载配置的背板接口和处理器板接口之间的对应关系。

下图显示了配备 8 x 2.5 英寸正面 NVMe 硬盘插槽的板载配置的线缆布放。接口之间的连接： 1

↔ 1 、 2 ↔ 2 、 3 ↔ 3 、... n ↔ n

图20. 配备 8 x 2.5 英寸正面 NVMe 硬盘的板载配置的线缆布放

表 6. 板载配置的背板和处理器板之间的对应关系

背板 从 到

1 NVMe 0–1 1 PCIe 6

2 电源 2 电源接口 2_A4 x 2.5 英寸 NVMe 背板 1

3 NVMe 2–3 3 PCIe 5
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表 6. 板载配置的背板和处理器板之间的对应关系 （续）

背板 从 到

4 NVMe 4–5 4 PCIe 4

5 电源 5 电源接口 3_A4 x 2.5 英寸 NVMe 背板 2

6 NVMe 6–7 6 PCIe 3

8 x 2.5 英寸 NVMe 硬盘以及两个 4 x 2.5 英寸 NVMe 背板（一个处理器）
请参阅本节了解装有一个处理器且配备两个 4 x 2.5 英寸 NVMe 背板的配置中的八个 NVMe 硬盘
的线缆布放。

板载配置的线缆布放

下列图表显示了板载配置的背板接口和处理器板接口之间的对应关系。

下图显示了配备 8 x 2.5 英寸正面 NVMe 硬盘插槽的板载配置的线缆布放。接口之间的连
接： 1 ↔ 1 、 2 ↔ 2 、 3 ↔ 3 、... n ↔ n 。

图21. 配备 8 x 2.5 英寸 NVMe 正面硬盘的板载配置的线缆布放
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表 7. 板载配置的背板和处理器板之间的对应关系

背板 从 到

1 NVMe 0–1 1 PCIe 4

2 电源 2 电源接口 2_A4 x 2.5 英寸 NVMe 背板 1

3 NVMe 2–3 3 PCIe 3

4 NVMe 4–5 4 PCIe 1

5 电源 5 电源接口 3_A4 x 2.5 英寸 NVMe 背板 2

6 NVMe 6–7 6 PCIe 2

8 x 2.5 英寸 NVMe 硬盘以及两个 4 x 2.5 英寸 NVMe 背板（液冷）
请参阅本节了解装有两个 4 x 2.5 英寸 NVMe 背板的液冷（NeptAir 模块）配置中的八个 NVMe
正面硬盘的线缆布放。

板载配置的线缆布放

下表显示了板载配置的背板接口和处理器板接口之间的对应关系。

下图显示了配备 8 x 2.5 英寸正面 NVMe 硬盘插槽的板载配置的线缆布放。接口之间的连接： 1

↔ 1 、 2 ↔ 2 、 3 ↔ 3 、... n ↔ n
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图22. 配备 8 x 2.5 英寸正面 NVMe 硬盘的板载配置的线缆布放

表 8. 板载配置的背板和处理器板之间的对应关系

背板 从 到

1 NVMe 0–1 1 PCIe 6

2 电源 2 电源接口 2_A4 x 2.5 英寸 NVMe 背板 1

3 NVMe 2–3 3 PCIe 5

4 NVMe 4–5 4 PCIe 4

5 电源 5 电源接口 3_A4 x 2.5 英寸 NVMe 背板 2

6 NVMe 6–7 6 PCIe 3

8 x 2.5 英寸 NVMe 硬盘以及两个 4 x 2.5 英寸 NVMe 背板（一个处理器，液冷）
请参阅本节了解装有一个处理器且配备两个 4 x 2.5 英寸 NVMe 背板的液冷（NeptAir 模块）配
置中的八个 NVMe 硬盘的线缆布放。

板载配置的线缆布放

下表显示了板载配置的背板接口和处理器板接口之间的对应关系。
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下图显示了配备 8 x 2.5 英寸正面 NVMe 硬盘插槽的板载配置的线缆布放。接口之间的连接： 1

↔ 1 、 2 ↔ 2 、 3 ↔ 3 、... n ↔ n

图23. 配备 8 x 2.5 英寸正面 NVMe 硬盘的板载配置的线缆布放

表 9. 板载配置的背板和处理器板之间的对应关系

背板 从 到

1 NVMe 0–1 1 PCIe 4

2 电源 2 电源接口 2_A4 x 2.5 英寸 NVMe 背板 1

3 NVMe 2–3 3 PCIe 3

4 NVMe 4–5 4 PCIe 1

5 电源 5 电源接口 3_A4 x 2.5 英寸 NVMe 背板 2

6 NVMe 6–7 6 PCIe 2

10 x 2.5 英寸正面硬盘
请参阅本节了解 10 x 2.5 英寸硬盘背板的信号线缆连接的线缆布放。

• 第 25 页 “10 x 2.5 英寸 NVMe”
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• 第 26 页 “10 x 2.5 英寸 NVMe（液冷）”

• 第 27 页 “12 x 2.5 英寸 NVMe”

10 x 2.5 英寸 NVMe
请参阅本节了解装有 10 x 2.5 英寸 AnyBay 背板的配置中的 10 个正面 NVMe 硬盘的线缆布放。

板载配置的线缆布放

下表显示了板载配置的背板接口和主板接口之间的对应关系。

下图显示了配备 10 x 2.5 英寸正面 NVMe 硬盘插槽的板载配置的线缆布放。接口之间的连接： 1

↔ 1 、 2 ↔ 2 、 3 ↔ 3 、... n ↔ n

图24. 配备 10 x 2.5 英寸 NVMe 正面硬盘的板载配置的线缆布放

表 10. 板载配置的一个正面 AnyBay 背板和处理器板之间的对应关系

从 到

1 NVMe 0–1 1 PCIe 6

2 NVMe 2–3 2 PCIe 5

3 NVMe 4–5 3 PCIe 4
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表 10. 板载配置的一个正面 AnyBay 背板和处理器板之间的对应关系 （续）

从 到

4 电源 4 电源接口 2_A

5 NVMe 6–7 5 PCIe 3

6 NVMe 8–9 6 PCIe 2

10 x 2.5 英寸 NVMe（液冷）
请参阅本节了解装有 10 x 2.5 英寸 AnyBay 正面背板的液冷（NeptAir 模块）配置中的 10 个
NVMe 正面硬盘的线缆布放。

液冷（NeptAir 模块）的 10 个 NVMe 硬盘的板载布线

下表显示了板载配置的背板接口和主板接口之间的对应关系。

下图显示了配备 10 x 2.5 英寸正面 NVMe 硬盘插槽的板载配置的线缆布放。接口之间的连接： 1

↔ 1 、 2 ↔ 2 、 3 ↔ 3 、... n ↔ n

图25. 液冷（NeptAir 模块）的 10 个 NVMe 硬盘的板载布线
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表 11. 板载配置的一个正面 AnyBay 背板和处理器板之间的对应关系

从 到

1 NVMe 0–1 1 PCIe 6

2 NVMe 2–3 2 PCIe 5

3 NVMe 4–5 3 PCIe 4

4 电源 4 电源接口 2_A

5 NVMe 6–7 5 PCIe 3

6 NVMe 8–9 6 PCIe 2

12 x 2.5 英寸 NVMe
请参阅本节了解装有 10 x 2.5 英寸背板的配置中的 12 个正面 NVMe 硬盘的线缆布放。

板载配置的线缆布放

下表显示了板载配置的背板接口和主板接口之间的对应关系。

下图显示了配备 12 x 2.5 英寸正面 NVMe 硬盘插槽的板载配置的线缆布放。接口之间的连接： 1

↔ 1 、 2 ↔ 2 、 3 ↔ 3 、... n ↔ n

图26. 配备 12 x 2.5 英寸 NVMe 正面硬盘的板载配置的线缆布放
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表 12. 板载配置的一个正面 AnyBay 背板和处理器板之间的对应关系

背板 从 到

1 NVMe 0–1 1 PCIe 6

2 NVMe 2–3 2 PCIe 5

3 NVMe 4–5 3 PCIe 4

4 电源 4 电源接口 2_A

5 NVMe 6–7 5 PCIe 3

正面背板

6 NVMe 8–9 6 PCIe 2

7 电源 7 电源和 PCIe 接口 15 上的电源
背面背板

8 NVMe 8 电源和 PCIe 接口 9 上的信号
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附录 A 文档和支持资源

本节为您提供方便易用的文档、驱动程序和固件下载以及支持资源。

文档下载
本节提供关于一些方便易用的文档的介绍和下载链接。

文档

• 《导轨安装指南》

– 将导轨安装到机架中

• 《CMA 安装指南》

– 在机架中安装理线臂（CMA）

• 《用户指南》

– 提供完整的概述、系统配置、硬件组件更换和故障诊断信息。

选自《用户指南》中的章节：

– 《系统配置指南》：提供服务器概述、组件识别、系统 LED 和诊断显示屏、产品拆箱、
服务器设置和配置方面的信息。

– 《硬件维护指南》：安装硬件组件和故障诊断。

• 《线缆布放指南》

– 线缆布放信息。

• 《消息和代码参考》

– XClarity Controller、LXPM 和 UEFI 事件

• 《UEFI 手册》

– UEFI 设置简介

支持网站
本节为您提供驱动程序和固件下载以及支持资源。
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附录 B 声明

Lenovo 可能不会在全部国家/地区都提供本文档中讨论的产品、服务或功能特性。有关您当前所在
区域的产品和服务的信息，请向您当地的 Lenovo 代表咨询。

任何对 Lenovo 产品、程序或服务的引用并非意在明示或暗示只能使用该 Lenovo 产品、程序或服
务。只要不侵犯 Lenovo 的知识产权，任何同等功能的产品、程序或服务，都可以代替 Lenovo 产
品、程序或服务。但是，用户需自行负责评估和验证任何其他产品、程序或服务的运行。

Lenovo 公司可能已拥有或正在申请与本文档中所描述内容有关的各项专利。提供本文档并非要
约，因此本文档不提供任何专利或专利申请下的许可证。您可以用书面方式将查询寄往以下地址：

Lenovo (United States), Inc.
8001 Development Drive
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing

LENOVO“按现状”提供本出版物，不附有任何种类的（无论是明示的还是暗含的）保证，包括
但不限于暗含的有关非侵权、适销和适用于某种特定用途的保证。某些管辖区域在某些交易中不允
许免除明示或暗含的保修，因此本条款可能不适用于您。

本信息中可能包含技术方面不够准确的地方或印刷错误。此处的信息将定期更改；这些更改将编
入本资料的新版本中。Lenovo 可以随时对本出版物中描述的产品和/或程序进行改进和/或更改，
而不另行通知。

本文档中描述的产品不应该用于移植或其他生命支持应用（其中的故障可能导致人身伤害或死
亡）。本文档中包含的信息不影响或更改 Lenovo 产品规格或保修。根据 Lenovo 或第三方的知识
产权，本文档中的任何内容都不能充当明示或暗含的许可或保障。本文档中所含的全部信息均在特
定环境中获得，并且作为演示提供。在其他操作环境中获得的结果可能不同。

Lenovo 可以按它认为适当的任何方式使用或分发您所提供的任何信息而无须对您承担任何责任。

在本出版物中对非 Lenovo 网站的任何引用都只是为了方便起见才提供的，不以任何方式充当对那
些网站的保修。那些网站中的资料不是此 Lenovo 产品资料的一部分，使用那些网站带来的风险将
由您自行承担。

此处包含的任何性能数据都是在受控环境下测得的。因此，在其他操作环境中获得的数据可能会有
明显的不同。有些测量可能是在开发级系统上进行的，因此不保证与一般可用系统上进行的测量结
果相同。此外，有些测量可能是通过推算估计出的。实际结果可能会有差异。本文档的用户应验
证其特定环境的适用数据。

商标
LENOVO 和 THINKSYSTEM 是 Lenovo 的商标。

所有其他商标均是其各自所有者的财产。
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重要注意事项
处理器速度指示处理器的内部时钟速度；其他因素也会影响应用程序性能。

CD 或 DVD 光驱速度是可变读取速率。实际速度各有不同，经常小于可达到的最大值。

当指代处理器存储、真实和虚拟存储或通道容量时，KB 代表 1024 字节，MB 代表 1048576 字
节，GB 代表 1073741824 字节。

当指代硬盘容量或通信容量时，MB 代表 1000000 字节，GB 代表 1000000000 字节。用户可访问
的总容量可因操作环境而异。

内置硬盘的最大容量假定更换任何标准硬盘，并在所有硬盘插槽中装入可从 Lenovo 购得的当前
支持的最大容量硬盘。

达到最大内存可能需要将标准内存更换为可选内存条。

每个固态存储单元的写入循环次数是单元必然会达到的一个固有、有限的数字。因此，固态设备具
有一个可达到的最大写入循环次数，称为 total bytes written (TBW)。超过此限制的设备可能无法
响应系统发出的命令或可能无法向其写入数据。Lenovo 不负责更换超出其最大担保编程/擦除循环
次数（如设备的正式发表的规范所记载）的设备。

Lenovo 对于非 Lenovo 产品不作任何陈述或保证。对于非 Lenovo 产品的支持（如果有）由第三
方提供，而非 Lenovo。

某些软件可能与其零售版本（如果存在）不同，并且可能不包含用户手册或所有程序功能。

电子辐射声明

在将显示器连接到设备时，必须使用显示器随附的专用显示器线缆和任何抑制干扰设备

有关其他电子辐射声明，请访问：

https://pubs.lenovo.com/important_notices/

32 ThinkSystem SR630 V4 内部线缆布放指南

https://pubs.lenovo.com/important_notices/


中国台湾 BSMI RoHS 声明

中国台湾进口和出口联系信息
提供中国台湾进口和出口联系信息。

TCO 认证

所选的型号/配置符合 TCO 认证要求并带有 TCO 认证标签。

注： TCO 认 证 是 针 对 IT 产 品 的 国 际 第 三 方 可 持 续 发 展 认 证 。 有 关 详 情 ， 请 访 问
https://www.lenovo.com/us/en/compliance/tco/。
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